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2021 第八屆香港創新科技國際發明展 

報名簡章 
香港是亞洲的國際商貿中心，也是全球企業進駐最佳拓展區。本展覽與香港貿發局於

2014 年開始合作，於香港會議展覽中心打造一個創意發明技轉的展示平台，由於今年

新冠肺炎疫情嚴峻，改為線上辦理。 

一、 主辦單位：中華創新發明學會、台灣國際發明得獎協會、國際創新發明聯盟總會 

二、 活動名稱：2021 香港創新科技國際發明展 

三、 活動日期：2021 年 12 月 1 日（三）～2021 年 12 月 3 日（五）（共三天） 

四、 報名日期：即日起至 2021 年 9 月 30 日(四)截止 

五、 參展方式： 

六、 參展方式： 

[1] 請下載中英文報名表、摘要(為 word 文件,勿轉成其他格式)，填妥後回傳至報

名信箱：choice@mail2000.com.tw 

[2] 每件作品可提供照片 1-2 張，海報 1 張，影片或 ppt 簡報介紹(英文,2 分鐘內)，

若已取得專利,請附上證書電子檔，可幫助國際評審更了解你的作品。 

七、 參展報名費用： 

[1] 此為國際競賽，在大會登入報名資料後，即無法修改及退件，亦無法接受退費，

請於報名前確認文件內容。 

[2] 報名費：NT 29,800/每件參展作品。 

 

八、 參展效益： 

大會組織國際評審團進行評鑑，優異者依評鑑等級頒發金牌 、銀牌、銅牌等獎

項。 

九、 報名方式： 

請將以下應備文件 E-mail 至 choice@mail2000.com.tw 

□ 中文報名表 

□ 中英文摘要說明 

□ 作品照片 1-2張 

□ 作品海報 1張(自由設計,A4大小) 

□ 作品介紹影片或 ppt簡報（英文,2 分鐘） 

□ 已獲專利者，請附上專利證書影本電子檔 
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並將報名表後參展聲明及匯款收據 E-mail:choice@mail2000.com.tw 回傳以完成

報名作業 

十、 匯款資料： 

◼ 中國信託銀行長安分行  

戶名：社團法人中華創新發明學會 

帳號：495-54052072-3 

◼ 郵政劃撥 

帳號：50125867 

戶名：社團法人中華創新發明學會 

十一、 報名截止日： 

請將各項應備資料於 2021 年 9 月 30 日（四）前 E-mail 至本會信箱， 

作品介紹影片或 ppt 檔案等補件資料，最晚可至 2021 年 10 月 08 日（五）前繳

交。 

十二、 中華民國代表團： 

中華創新發明學會 

◼ 地址：台北市 10595 松山區復興北路 1 號六樓之四 

◼ 電話：02-2778-2688   

◼ 傳真：02-2752-2129 

◼ E-mail：choice@mail2000.com.tw   

◼ 相關報名文件請至學會網站下載 www.innosociety.org 
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